
EINHALTUNG PRODUKT-
BEZOGENER UMWELTSCHUTZ-
AUFLAGEN UND EFFIZIENTES
WERKSTOFFDATENMANAGEMENT

2. Februar 2006, München / Hallbergmoos
7. Februar 2006, Hamburg

Die Umsetzung der WEEE- und RoHS-Richtlinien mit SAP

TechniData und SAP laden ein:



WEEE- UND ROHS-RICHTLINIEN 
EINFACHER EINHALTEN MIT SAP

WILLKOMMEN

Hersteller von Elektro- und Elektronikprodukten sehen sich immer wieder

neuen, komplexen Umweltschutzauflagen gegenüber, deren Einhaltung sie

gewährleisten müssen. Hierzu zählen auch die Richtlinie der Europäischen

Union (EU) zur Entsorgung gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE)

und die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefähr-

licher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS). 

Seit August 2005 müssen Hersteller in der EU gemäß den WEEE-Anforderun-

gen dafür Sorge tragen, dass Elektro- und Elektronikgeräte entsprechend er-

fasst und entsorgt werden können. Zusätzlich gilt ab Juli 2006 die gesetzliche

Anforderung nach RoHS, dass bestimmte Schadstoffe (beispielsweise Blei

oder Cadmium) in neuen Geräten nicht mehr verwendet werden dürfen. Dies

muss von Herstellern lückenlos nachgewiesen werden. 

In Deutschland wurden diese Richtlinien mit dem Elektro- und Elektronik-

gerätegesetz (ElektroG) umgesetzt, das im März 2005 in Kraft trat. Europa-

bzw. weltweit wurde durch diese Richtlinien eine Vielzahl unterschiedlicher

nationaler Verordnungen und Gesetze initiiert, deren Einhaltung effizienter

Werkzeuge bedarf.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich im Rahmen unserer Veranstaltungen am

2. Februar 2006 in München und am 7. Februar 2006 in Hamburg darüber zu

informieren, wie unsere Lösungen Sie dabei unterstützen, die Einhaltung die-

ser und zukünftiger Richtlinien sicherzustellen und die Risiken für Ihr Unter-

nehmen zu minimieren.

Nutzen Sie die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit unseren Exper-

ten und profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Referenzkunden.

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen!

Maximilian Brandl Bert Schulze
Leiter Geschäftsbereich High Tech & Aerospace Vice President Sales
SAP Deutschland AG & Co. KG TechniData AG



DONNERSTAG, 2. FEBRUAR 2006 
DIENSTAG, 7. FEBRUAR 2006

Check-in 

Begrüßung 
Bert Schulze, TechniData; Karin Fent, SAP

Praxisbeispiel: Herausforderungen und praktische Erfahrungen der WEEE-Umsetzung bei
einem großen Elektronikgerätehersteller
Thomas Weilhart, Siemens Home + Office Communication Devices (München); 
Peter Gomolla, Sharp Electronics Headquarters (Hamburg); Karin Fent, SAP

Live-Demo: REA – Recycling Administration
Benno Buschmann, SAP

Mittagspause – Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

Praxisbeispiel: Produkte umweltverträglich herstellen und vertreiben – Environmental 
Compliance in der Supply Chain
N.N., Referenzkunde; Oliver Danckert, TechniData

Zeit für eine Tasse Kaffee oder Tee

Live-Demo: Compliance for Products
Oliver Danckert, TechniData

Zusammenfassung des Tages
Bert Schulze, TechniData; Karin Fent, SAP

Ende der Veranstaltung und Happy Hour
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AGENDA



SAP Deutschland 
AG & Co. KG
Neurottstraße 15a
69190 Walldorf
T 0800/5 34 34 24*
F 0800/5 34 34 20*
* gebührenfrei in Deutschland

T +49/18 05/34 34 24**
F +49/18 05/34 34 20**
** gebührenpflichtig

E info.germany@sap.com
www.sap.de/hightech

Kostenloser Online-Newsletter
www.sap.de/sapimfokus

ANMELDUNG
Hiermit melde ich mich verbindlich an für die Veranstaltung 
„Einhaltung produktbezogener Umweltschutzauflagen und effizientes
Werkstoffdatenmanagement“. 

(Bitte in Großbuchstaben ausfüllen. Laut Steuergesetz müssen Firmenbezeichnungen in Rechnungen korrekt
sein. Ihre eingegebenen Daten werden zur Rechnungsstellung übernommen.)

Ich nehme an folgendem Termin teil:

2. Februar 2006, SAP-Geschäftsstelle München / Hallbergmoos

7. Februar 2006, SAP-Geschäftsstelle Hamburg

Firma SAP-Kundennummer

Nachname Vorname/Titel

Straße PLZ/Ort

Land Telefon

Fax E-Mail

Rechnungsanschrift, falls abweichend

Ich bin, jederzeit widerruflich, damit einverstanden, dass meine Daten auf einem internationalen Server 
der SAP AG oder eines verbundenen Unternehmens gespeichert werden und von der SAP AG bzw. ihren 
verbundenen Unternehmen dazu verwendet werden, mich über Produkte, Dienstleistungen oder andere 
Aktivitäten zu informieren.

Ich wurde auf mein Recht am eigenen Bild gem. § 22 KurhG hingewiesen und stimme der Verbreitung und 
Veröffentlichung meines Abbildes im Rahmen von Film- und Fotomaterial durch die SAP Deutschland 
AG & Co. KG zu. Dieses darf zu Werbezwecken versandt sowie im Rahmen von Werbeveranstaltungen 
veröffentlicht werden.

Datum/Unterschrift

Position

Geschäftsführer/in Abteilungsleiter/ in
Bereichsleiter/ in Projektleiter/ in Projektmitarbeiter/ in

Abteilung

Geschäftsleitung Vertrieb/Marketing
Rechnungswesen IT/Organisation Instandhaltung
Kundenservice Produktion/Logistik

Zahlungsweise per Kreditkarte

Visa Eurocard/Mastercard American Express

Kreditkarten-Nr. gültig bis (Monat/Jahr)

Name des Inhabers Unterschrift

Bitte benutzen Sie für Ihre Anmeldung 
dieses Formular. Fertigen Sie pro
Teilnehmer eine Kopie an und faxen 
Sie diese an:

Anmeldebüro
CIS GmbH
Czernyring 22/10, D-69115 Heidelberg
T + 49/62 21/90 53 50
F + 49/62 21/90 53 522
Nach Eingang der Anmeldung erhalten 
Sie von uns eine schriftliche Bestätigung. 
Für die Bezahlung warten Sie bitte unsere
Rechnung ab. 

Veranstaltungsorte
SAP Deutschland AG & Co. KG
Zeppelinstraße 2, 85399 Hallbergmoos
T +49/811/55 45-0

SAP Deutschland AG & Co. KG
Großer Grasbrook 17, 20457 Hamburg
T +49/40/2 27 07-0

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr beträgt € 50,- pro
Person zzgl. MwSt. und beinhaltet den 
Besuch der Vorträge, Tagungsunterlagen,
Pausenerfrischungen und Mittagessen. Die
Kosten für Reise, Übernachtungen und
andere Aufwendungen müssen selbst getra-
gen werden. 

Stornierung 
Eine kostenlose Stornierung ist nur schrift-
lich bis zum 23. Januar 2006 möglich.
Stornieren Sie später, oder sind Sie am Tag
der Veranstaltung verhindert, so berechnen
wir 100% der Teilnahmegebühr. Selbstver-
ständlich ist eine Vertretung des ursprüng-
lich angemeldeten Teilnehmers möglich,
wenn dies vorab schriftlich bei unserem
Anmeldebüro angekündigt wird.

Inhaltliche Auskünfte
Carsten Frey
SAP Deutschland AG & Co. KG
Neurottstraße 15a, D-69190 Walldorf
T +49/62 27/7-6 3575
F +49/62 27/78-4 3160
E c.frey@sap.com

Organisatorische Auskünfte
Ute Hering
SAP Deutschland AG & Co. KG
Neurottstraße 15a, D-69190 Walldorf
T +49/62 27/7-416 66
F +49/62 27/78-0 2106
E ute.hering@sap.com

KOPIEREN UND FAXEN AN +49/62 21/90 53 522
ODER ONLINE REGISTRIEREN UNTER www.sap.de/hightech
© 2005 SAP AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP, R/3, mySAP, mySAP.com, xApps, xApp, SAP NetWeaver und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in
Deutschland und anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede
aufweisen.


